
书书书

犐犆犛１９．０４０
犓０４

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２４２３．６０—２００８／犐犈犆６００６８２２１：２００６

电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法　试验犝：

引出端及整体安装件强度

犈狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾狋犲狊狋犻狀犵犳狅狉犲犾犲犮狋狉犻犮犪狀犱犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狆狉狅犱狌犮狋狊—

犘犪狉狋２：犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱狊—

犜犲狊狋犝：犚狅犫狌狊狋狀犲狊狊狅犳狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狊犪狀犱犻狀狋犲犵狉犪犾犿狅狌狀狋犻狀犵犱犲狏犻犮犲狊

（ＩＥＣ６００６８２２１：２００６，Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｔｅｓｔｉｎｇ—

Ｐａｒｔ２２１：Ｔｅｓｔｓ—ＴｅｓｔＵ：Ｒｏｂｕｓｔｎｅｓｓｏｆｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｓ

ａｎｄｉｎｔｅｇｒａｌｍｏｕｎｔｉｎｇｄｅｖｉｃｅｓ，ＩＤＴ）

２００８１２３０发布 ２００９１１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　试验Ｕａ１：拉力试验 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　试验Ｕａ２：推力试验 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　试验Ｕｂ：弯曲试验 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　试验Ｕｃ：扭转试验 ７!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　试验Ｕｄ：转矩试验 ８!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　试验Ｕｅ：安装状态下的表面组装元器件 ９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录ＮＡ（资料性附录）　ＧＢ／Ｔ２４２３的组成部分 １９!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

参考文献 ２２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜２４２３．６０—２００８／犐犈犆６００６８２２１：２００６



前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２４２３《电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法》的组成部分见附录ＮＡ。

本部分为ＧＢ／Ｔ２４２３的第６０部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００６８２２１：２００６《环境试验　第２２１部分：试验方法　试验 Ｕ：引出端及整

体安装件强度》（英文版），仅做了如下编辑性修改：

———“ＩＥＣ６００６８的本部分”一词改为“ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分”或“本部分”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除国际标准的前言；

———增加了资料性附录ＮＡ。

本部分的附录Ａ、附录ＮＡ为资料性附录。

本部分由全国电工电子产品环境条件与环境试验标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８）提出并归口。

本部分负责起草单位：广州大学、信息产业部电子第五研究所、上海市质量检验技术研究院、苏州试

验仪器总厂。

本部分主要起草人：徐忠根、纪春阳、卢兆明、徐立义、张国明、阳川。
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电工电子产品环境试验

第２部分：试验方法　试验犝：

引出端及整体安装件强度

１　范围

ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分适用于在正常装配或修理过程中其引出端或整体安装件可能受到应力的所

有电工电子元器件。

表１提供了适用试验的细节。

表１　应用

试　　验 类　　型 元　器　件 安装／不安装

Ｕａ１ 拉 导线装置 不安装

Ｕａ２ 推 导线装置 不安装

Ｕｂ 弯曲 导线装置 不安装

Ｕｃ 扭转 导线装置 不安装

Ｕｄ 转矩 螺栓或螺钉引出端 不安装

Ｕｅ１ 弯曲 表面安装装置 安装

Ｕｅ２ 推脱／拉脱 表面安装装置 安装

Ｕｅ３ 剪切（粘附力） 表面安装装置 安装

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２４２３的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１．１　环境试验　第１部分：概述和指南（ＧＢ／Ｔ２４２４．１—２００８，ＩＥＣ６００６８１：１９８８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２８—２００５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｔ：锡焊（ＩＥＣ６００６８

２２０：１９７９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＢＤＭ：气候顺序

（ＧＢ／Ｔ２４２３．４５—１９９７，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２６１：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１９２４７．２　印制板组装　第２部分：分规范　表面安装焊接组装的要求（ＧＢ／Ｔ１９２４７．２—

２００３，ＩＥＣ６１１９１２：１９９８，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００６８２５８：２００４　环境试验　第２５８部分：试验方法　试验Ｔｄ：可焊性试验方法，表面安装

件的抗金属融化和抗施焊热量（ＳＭＤ）

ＩＥＣ６１２４９２７：２００２　印制板和其他互连结构用材料　第２７部分：包覆和非包覆增强基材　规定

易燃性的环氧编织Ｅ级层压板（垂直燃烧试验）

ＩＥＣ６１１８８５　印制板和印制板组件　设计和使用（所有部分）

ＩＥＣ６１１９０１２：２００２　电子组件用连接材料　第１２部分：电子组件中高质量互连接件用焊剂的

要求
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